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PREDSLOV

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
dekan MTF STU

Vazeny Citatel,

v tomto kalendarnom roku konci programové obdobie Cerpania tzv. Strukturdlnych
fondov. Materidlovotechnologickd fakulta so sidlom v Trnave Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave bola mimoriadne UspesSna v ziskavani a implementovani projektov
zo Strukturdlnych fondov. Za celé predchadzajuce programové obdobie fakulta

realizovala celkom 26 projektov s celkovou kontrahovanou vyskou cez 70 miliénov Eur.

RieSili sa projekty z operaénych programov Vzdeldvanie a Veda avyskum, pricom
prevazovali vyskumné infrastruktirne projekty. V tejto broZzure Vam chceme priblizit
niekolko najvyznamnejsich projektov, vdaka ktorym vznikli Spickové vedecko-vyskumné
pracoviska. Bezpochyby je to Univerzitny vedecky park, ale aj Centra excelentnosti a tiez
projekty na komplexnu rekonstrukciu budov v areali na Bottovej ulici. Fakulte sa tak
podarilo Uspesné vybudovat univerzitny komplex, ktory nesie meno CAMBO - CAMpus
BOttova.



Zoznam vybranych realizovanych pracovisk a aktivit:

e Univerzitny vedecky park CAMPUS MTF STU - CAMBO

e Centrum excelentnosti 5-osového obrabania

e Centrum progresivnych diagnostickych metéd kovovych a nekovovych materidlov

e Centrum vyskumu a vyvoja kontaktnych a bezkontaktnych metéd merania

e Centrum vyskumu a vyvoja elektrénovolucovych a progresivnych oblukovych
technoldgii zvarania

e Modernizdcia infrastruktury CAMPUS Bottova



UNIVERZITNY VEDECKY PARK
CAMPUS MTF STU - CAMBO

V rdmci tohto projektu sa na MTF STU vybudovali dva nové objekty a dve nové

pracoviska:

1. Vedecké pracovisko materidlového vyskumu s laboratériami

2. Vedecké pracovisko automatizacie a informatizacie vyrobnych procesov a

systémov s laboratériami

Laboratoria, technolégie, zariadenia:

6 MV urychlovaci systém s vysokym pridom zvazku pre analyzu iénového zvazku
(IBA) a idnovu implantaciu,

viacuc€elovy 500 kV vzduchom izolovany urychlovaci systém pre idénovu
implantaciu,

zariadenie PIlll pre iénovu implantaciu ponorenim do plazmy pre trojrozmerné
substraty,

magnetrénovy systém s pulznou dualnou MS separdciou s vykonom 2,5kW,
zariadenie pre povlakovanie kovovych targetov reaktivhym i nereaktivnhym
sp6sobom , predovsetkym oxidov a nitridov, pre optiku, elektroniku (GaN, InN),
fotovoltaiku (ITO, AZO, TiO;) a pre technolégiu displejov (ITO, AZO) a vsetkych
vhodnych materidlov pre reaktivne jednosmerné impulzové naprasovanie (napr.
Si wafer, sklo, kovy, plasty a iné),

magnetrénovy systém s pulznou dualnou MS separaciou s vykonom 5kW,
LiCIM_LOGIC — vyskumné pracovisko logického a sekvenéného riadenia,
LiCIM_DSC — vyskumné pracoviska distribuovanych systémov riadenia vyrobnych
a technologickych procesov (DSC),

LRS_CCP — vyskumné pracoviskd komplexnych procesov (CCP). Pracovisko
obsahuje hybridny vyrobny systém, model spojenych nadob a podpornu vybavu,
LRS_PRS — vyskumné pracoviska vyvoja a projektovania riadiacich systémov,
LRS_STP — vyskumné pracovisko pre simuldciu technologickych procesov (STP),
LIIRS_BI — laboratérium integracie informacnych a riadiacich systémov.
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Zariadenie Pl pre iénovu implantdciu ponorenim do plazmy pre trojrozmerné substraty
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Viacucelovy 500 kV vzduchom izolovany urychlovaci systém pre iénovu implantdciu
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Vyskumné pracoviskd vyvoja a projektovania riadiacich systémov




CENTRUM EXCELENTNOSTI 5-OSOVEHO
OBRABANIA

Centrum excelentnosti umoznuje realizovat vyskum v nasledovnych oblastiach:

e sposoby a stratégie 5-osového obrdbania na dvoch réznych konsStrukciach 5-
osovych obrabacich strojov (STOL a KOLISKA),

e CNC obrabanie, rezanie a zvaranie pomocou lasera,

e laserové Strukturovanie povrchu materialov,

e CNC brusenie reznych nastrojov zlozitych tvarov,

e 3D skenovanie zloZitych tvarov suciastok,

e 3D kontrola tvarov a rozmerov zloZitych reznych nastrojov,

e exaktné meranie kvality reznych kvapalin - meranie anorganického a organického
uhlika,

e meranie reznych sil pri frézovani i sustruzeni, na strane obrobku alebo nastroja,

e |ikvidacie baktérii Ozonizatorom,

e vyvazovanie reznych nastrojov.

Laboratoria, technolégie, zariadenia:

e 5-0sové obrdbacie centrum s vyklopnou hlavou DMG HSC 105 linear,

e 5-osové ultrazvukové obrabacie centrum na obrabanie velmi tvrdych materidlov
DMG Sauer Ultrasonic 20 linear,

e 5-osové laserové obrdbacie centrum - laser TruDisk 4002, robot FANUC M-
710ic/50,

e 5-0sové sustruznicke centrum s protivretenom DMG CTX Alpha 5000,

e 5-0sové CNC riadené meracie zariadenie na kontrolu reznych néstrojov Zoller
Genius 3s,

e vyvazZovaci pristroj Haimer Tool Dynamic 2009.



5-osové ultrazvukové obrdbacie centrum na obrdbanie velmi tvrdych materidlov s vysokou presnostou

DMG Sauer Ultrasonic 20 linear
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5-osové obrdbacie centrum s vyklopnou hlavou DMG HSC 105 linear
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Robotizované pracovisko na delenie a zvdranie laserovym lu¢om
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CENTRUM PROGRESIVNYCH DIAGNOSTICKYCH
METOD KOVOVYCH A NEKOVOVYCH
MATERIALOV

Cielom projektu bolo vybudovat moderné dynamické centrum excelentnych
analytickych metdd vyuZivajucich sucasné najmodernejSie poznatky z interakcie

elektronového a laserového zvazku s hmotou.

Laboratdria, technoldgie, zariadenia:

¢ riadkovaci vysokorozliSovaci mikroskop JEOL JSM7600F s termdlnou FEG katddou
doplneny o subor kooperujucich detekénych systémov EDS, WDS a EBSD s
prislusnymi zariadeniami na pripravu vzoriek pomocou idnového mletia,

e laserovy konfokdlny mikroskop s dvomi nezavislymi laserovymi zvazkami pre
vinové dizky 400 a 600 nm,

e univerzalny skusobny stroj pre hodnotenie mechanickych vlastnosti kovovych a
nekovovych materialov,

e testovacie zariadenie na sledovanie dynamiky procesov porusovania.

e aparatura pre merania striedavej konduktivity nekovovych materidlov pri
zvySenych teplotach,

e spektralny analyzator umoziujuci meranie impedaénych a moduldrnych spektier
nekovovych materidlov a kompozitov,

e rotacny viskozimeter,

e vulkanograf.
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Réntgenovy difraktometer PANanalytical Empyreal
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EDX analyzator Oxford Instruments
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Zariadenia na metalograficku pripravu vzoriek
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Simultdnny termoanalyzator (TG/DTA/DSC) v teplotnom intervale 20 °C aZ 1600 °C s hmotnostnym
spektrometrom

Zariadenie PerkinElmer FT-IR Spectrum BX na IR spektroskopiu nekovovych materidlov
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CENTRUM VYSKUMU A VYVOJA KONTAKTNYCH
A BEZKONTAKTNYCH METOD MERANIA

Dobudovanim technickej infrastruktiry je mozné v sucasnosti realizovat vyskum v
nasledovnych oblastiach:

- stratégie suradnicového merania réznych geometrickych prvkov suciastok,

- meranie avyhodnotenie drsnosti povrchu, tvaru a polohy geometrickych prvkov
suciastok,

- aplikacie pocita¢ovej tomografie na meranie geometrickych parametrov suciastok.

Laboratoria, technoldgie, zariadenia:

Laboratorium kontaktnych a bezkontaktnych metdéd merania l a ll

Laboratérium je vybavené nasledovnymi zariadeniami:

e sUradnicové meracie zariadenie Zeiss Prismo Ultra,

e kruhomer Zeiss Rondcom 60A,

e drsnomer Zeiss Surfcom 5000,

e trojsuradnicové dotykové meracie zariadenie Zeiss CenterMax,

e pocitatovy tomograf Zeiss Metrotom 1500,

e laserovy 3D skener ROLAND PICZA LPX-250,

e opticky 3D skener GOM ATOS 1350,

e opticky 3D skener GOM ATOS Il TripleScan (meraci objem 38, 100, 170, 320),

e systém optického 3D merania GOM TRITOP,

e hardvér a softvér na spracovanie meranych udajov (SW: GOM ATOS Professional
V7, GOM TRITOP).
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Pocitacovy tomograf Zeiss Metrotom 1500

Trojsuradnicové dotykové meracie zariadenie Zeiss CenterMax
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Suradnicové meracie zariadenie Zeiss Prismo Ultra
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Zariadenie na meranie tvarovych charakteristik Zeiss Rondcom 60A
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Systém optického 3D merania GOM TRITOP
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CENTRUM VYSKUMU A VYVOJA
ELEKTRONOVOLUCOVYCH A PROGRESIVNYCH
OBLUKOVYCH TECHNOLOGII ZVARANIA

Centrum je zamerané na vyskum v nasledovnych oblastiach:

zvaranie a navaranie konvencénych i novych konstrukénych materidlov,

vytvaranie Specialnych povrchovych vrstiev,

povrchové texturovanie konstrukénych materidlov,

pretavovanie a rafinacia kovov a zliatin,

progresivne metddy spdjkovania,

monitorovanie rychlych technologickych dejov,

monitorovania a analyza zvaracich parametrov oblukovych technolégii zvarania.

Laboratoria, technoldgie, zariadenia:

Komplexné elektronovolucové pracovisko

Komplexné elektrénovoluéové pracovisko sluZi na zvaranie, navaranie a povrchové
spracovanie rbéznych druhov materidlov elektrénovym Id¢om. Je vybavené dvomi
elektronovymi kanénmi s vykonom [d¢a 30 kW a vdkuovou komorou s rozmermi 1500 x
1500 x 2500 mm.

Komplexné pracovisko oblukovych a plazmovych technoldgii

Pracovisko disponuje nasledovnymi zariadeniami:

e zvaraci zdroj Fronius MagicWave 3000,

e  zvaraci zdroj Fronius TransTIG 3000 s modulom PlasmaModule 10,

e  zvaraci zdroj Fronius TransPulsSynergic 3200 CMT,

e  zvaraci zdroj Fronius TPS600i, zvaraci zdroj AirLiquid TOPTIG 220,

e vysokorychlostna kamera Memrecam HX3 s prislusenstvom,

e laserova pulznd osvetlovacia jednotka Cavitar Cavilux HF,

e systém monitorovania procesnych parametrov oblukovych technoldgii zvarania

v redlnom ¢ase HKS WeldAnalyst.
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Komplexné elektronovolucoveé pracovisko

Komplexné pracovisko oblikovych a plazmovych technologii
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MODERNIZACIA INFRASTRUKTURY
CAMPUS BoTTOVA

Cielom projektu bolo zvySenie kvality vzdeldvania prostrednictvom investicii do hmotne;j
infrastruktary. Specifickym cielom projektu bolo prispiet modernizaciou vnutorného
vybavenia MTF STU, v ktorej prebieha vzdeldvaci proces k zlepseniu podmienok na nové
formy ucenia a u€enia sa (najma na podporu novych technolégii pri budovani jazykovych
ucebni, dielni, budovanie IKT ucebni, vybavenie akademickych kniznic pocita¢mi,
budovanie a udrzba IKT sieti).

Investi¢né aktivity projektu boli zamerané na rekonStrukciu objektov MTF STU -
zateplovanie budovy, vymenu okien, opravu strechy, vymenu ustredného kurenia,
opravu stien budov, stabilizaciu budov, opravu omietky na budove, opravu exteriéru
budovy, Upravy interiéru budovy, zabezpecenie bezbariérovosti budovy, zabezpecenie
poziarnej bezpecnosti budovy, rekonstrukciu socidlnych zariadeni a WC, rekonstrukciu

teplovodnych, vodovodnych, kanalizacnych a elektrickych sieti.
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Zrekonstruovand vstupnd éast budovy pavilénu T

Zrekonstruovany foyer budovy pavilénu T
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Realizdcia bezbariérového pristupu na vyssie podlaZia vytahom

Zrekonstruovand aula v budove pavilonu T
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Zrekonstruovand studovria akademickej kniZnice v budove pavilonu T

Zrekonstruovand budova pavilonu T
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Nové parkovacie miesta pred vstupnou éastou do aredlu CAMBO

Novd budova vedeckého pracoviska automatizdcie a informatizdcie procesov
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Novd budova vedeckého pracoviska materidlového vyskumu
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Zrekonstruovand budova t
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